
第21回 半導体･センサ パッケージング技術展
へ出展いたします

出展概要 Information about the exhibition
▸会期︓2020年1月15日(水) - 17日(⾦)

10:00〜18:00 (最終日のみ17︓00)
>Dates and time: Jan. 15(Wed) to 17(Fri), 2020

10:00 to 18:00 (The last day is 17:00)
▸会場︓東京ビッグサイト

>Venue: Tokyo Big Sight, Tokyo, JAPAN
▸⼩間番号︓⻄2ホール W11-50

>Booth Number: West hall 2, W11-50

ウエムラ ブース内プレゼンテーションのご案内
弊社の研究所員が、プレゼンテーションを⾏います。

1月15日(水)
テーマ︓ファインパターン対応無電解Au/Pd/Auプロセス（IGEPIG）

1月16日(木)
テーマ︓ウェハーバンプ⽤ 電気すずー銀合⾦めっきプロセス

エピタス® GRD-3

1月17日(⾦)
テーマ︓ポスト⽤硫酸銅めっき添加剤

エピタス® EPT-H
RDL⽤硫酸銅めっき添加剤
エピタス® EDL-01

⻄2ホール





第12回 国際 カーエレクトロニクス技術展
へ出展いたします

出展概要 Information about the exhibition
▸会期︓2020年1月15日(水) - 17日(⾦)

10:00〜18:00 (最終日のみ17︓00)
>Dates and time: Jan. 15(Wed) to 17(Fri), 2020

10:00 to 18:00 (The last day is 17:00)
▸会場︓東京ビッグサイト

>Venue: Tokyo Big Sight, Tokyo, JAPAN
▸⼩間番号︓⻘海展⽰棟 Aホール A7-62

>Booth Number: AOMI Exhibition hall A, A7-62

⻘海展⽰棟 Aホール





SURTECH 2020 へ出展いたします

出展概要 Information about the exhibition
▸会期︓2020年1月29日(水) – 31日(⾦)

10:00〜17:00
>Dates and time: Jan. 29(Wed) to 31(Fri), 2020 ; 10:00 to 17:00

▸会場︓東京ビッグサイト
>Venue: Tokyo Big Sight, Tokyo, JAPAN

▸⼩間番号︓南3ホール 3S-V06
>Booth Number: South hall 3, 3S-V06

南3ホール




